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TecTem  Insulation Board Indoor von KNAUF PERLITE ist eine innovative und 
faserfreie Dämmplatte, die aus natürlichem Perlite hergestellt wird. Als hochwertige 
Lösung für die Innendämmung ermöglicht die Technologie zukunftorientiertes und 
umweltgerechtes Bauen.

Die mineralische Dämmplatte weist nicht nur hervorragende thermische Kennwerte 
auf, sondern sorgt auch für ein gesundes Raumklima: TecTem  Insulation Board Indoor 
nimmt Kondenswasser auf und gibt es zeitverzögert wieder ab. Gleichzeitig werden 
Feuchtespitzen in der Raumluft abgepuffert und die Oberflächentemperatur der 
Wand wird erhöht.

Mit TecTem  Insulation Board Indoor setzen Sie also auf eine sichere Lösung, die 
nicht nur die Energiekosten senkt, sondern auch das Schimmelpilzrisiko minimiert. 
Das Ergebnis ist ein gesundes und angenehmes Raumklima, in dem man sich rund 
um wohlfühlt.

TecTem  Insulation Board eignet sich ideal zur Wärmedämmung von Gebäuden, deren 
Fassaden nicht verändert werden sollen oder dürfen, wie z. B.  für denkmalgeschützte 
Fassaden, Renovierungen von einzelnen Wohnungen, für Ziegelfassaden, für Kellerdecken, 
für Versammlungsräume und Kirchen.

TecTem  Insulation Boa
 Das ideale System zur Innendämmung v

Die richtige 
Entscheidung
–  Geprüftes und zugelassenes System aus 

Dämmplatten und Zubehör, für beste 
Ergebnisse optimal aufeinander abgestimmt 

–  Kompetente Beratung und umfassender 
Service

–  Entspricht deutschen und europäischen 

Normen 

Vorteile von TecTem 
Insulation Board Indoor
–  Hohe Dämmwirkung zur Reduzierung von Wärmeverlusten 
–  Hergestellt aus dem Naturprodukt Perlite sowie Bindemitteln; 

rein mineralisch und faserfrei 
–  Das Raumklima wird reguliert und Feuchtespitzen 

der Innenraumluft werden abgepuffert 
– Frei von Schimmelpilzbefall 
– Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1 

– Einfache Montage

TecTem  Insulation Board Indoor2
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Technologie. In dieser Broschüre wird TecTem  Insulation 
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Produktpalette

TecTem  Klebespachtel
Hochwertiger, diffusionsoffener 
Klebespachtel für die Verklebung von 
TecTem  Insulation Board Indoor. 

Verbrauch: vollflächige Verklebung  
0,7 kg/m² pro mm Schichtdicke
5 mm Mindestschichtdicke 
Verpackungseinheit: Sack 25 kg

TecTem  Gewebe 
Alkalibeständiges Armierungsgewebe 
zur vollflächigen Einlage in den  
TecTem  Flächenspachtel.

Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²
Verpackungseinheit: Rollen 1 m breit, 
50 m lang

Systemkomponenten: 

TecTem  Insulation Board Indoor
Mineralische und kapillaraktive 
Dämmplatte hergestellt aus dem 
Naturprodukt Perlit und Bindemittel. 
Speziell für den Anwendungsbereich 
Innendämmung von Außenwänden 
und Decken einsetzbar.

Breite: 625 mm
Länge: 416 mm
Dicke: 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Rohdichte: ca. 90 - 105 kg/m3

Baustoffklasse: A1, nicht brennbar
Verpackungseinheit: Palletiert (s. S. 15)

TecTem  Füllmörtel
Mineralischer Füllmörtel auf Basis von 
Weißzement und Perlit zum Verfüllen 
von eventuellen Fehlstellen und 
Plattenfugen von TecTem  Insulation 
Board Indoor.

Verbrauch: Je nach Anforderung
Verpackungseinheit: Sack 35 l  

TecTem  Flächenspachtel
Mineralischer Spachtel zur  
oberflächigen Beschichtung der
TecTem  Insulation Board Indoor.

Verbrauch: ca. 0,9 kg/m² pro mm Schichtdicke
4 mm Mindestschichtdicke
Verpackungseinheit: Sack 20 kg  

TecTem  Grundierung 
Tief eindringende Grundierung zur 
Oberflächenverfestigung von TecTem  
Insulation Board Indoor. 

Verbrauch: ca. 300 ml/m² 
Verpackungseinheit: Eimer 5 l

TecTem  Laibungsplatte 
Laibungsplatte bestehend  
aus expandiertem Perlit für  
die Montage an Laibungen  
von Fenstern und Türen.

Breite: 625 mm
Länge: 309 mm
Dicke: 25 mm
Rohdichte: ca. 150 kg/m3

Baustoffklasse: A1, nicht brennbar
Verpackungseinheit: 15 Stück im Karton

TecTem  Insulation Board Indoor4



Transport und Lagerung 

Die Paletten der TecTem  Insulation 
Board Indoor sind folienverpackt  
und vor anhaltender Feuchtigkeit, 
Frost und Witterung zu schützen.  
Die Paletten nicht aufeinander 
stapeln. Beim Absetzen der einzel-
nen Pakete darauf achten, dass die 
Ecken und Kanten nicht beschädigt 
werden. Biegebeanspruchung ist zu 
vermeiden.

Hinweise und Vorbemerkungen

TecTem  Insulation Board Indoor – System ist ein in sich 
geschlossenes komplettes Innendämmsystem, welches optimal 
aufeinander abgestimmt ist. Das Einbringen von Fremdprodukten 
ist nicht zulässig und beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit 
des Systems. Eine Gewährleistung bei Verwendung von 
Fremdprodukten kann daher nicht gegeben werden. 

vorliegen (horizontale Sperrschicht erforderlich). Innenputze und 
Estriche sollten ausreichend ausgetrocknet sein.

DIN 18202 und 18203, Toleranzen im Hochbau, sind dabei zu 
berücksichtigen. Darüber hinausgehende Unebenheiten sind 
durch einen Ausgleichsputz aus Kalk-Zement oder andere 
geeignete Maßnahmen zu egalisieren.

TecTem  Insulation Board Indoor in Bädern  
 können auf Anfrage Empfehlungen gegeben werden.

 Gesamtkonstruktion. Eine Hinterströmung der Innendämmung  
 ist unbedingt zu vermeiden.

Fensterbänke müssen sorgfältig luftdicht abgedichtet werden.

Materialien (Fugendichtbänder) auszuführen.

entsprechenden Profilen und Dimensionen zu übernehmen.

beachten. Bei Schleifarbeiten der Dämmplatten wird das Tragen 
einer Schutzbrille und einer Staubschutzmaske empfohlen. 

Untergrund zu befestigen. Für die Befestigung von leichten 
Lasten können auf Anfrage Empfehlungen gegeben werden. 

Dämmplattenstärke angepassten Verlängerungsringen versehen. 

sind bei der Planung zu berücksichtigen.

 TecTem  Insulation Board Indoor eine Verdübelung erforderlich.

ermöglichen, ist eine Begehung bzw. in Augenscheinnahme des 
Bauvorhabens durch Planer und Verarbeiter erforderlich. 

datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Gebindeaufdrucke.

Verarbeitungsanleitung

Untergrundvorbereitung 
Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staubfrei, frei von 
Ausblühungen und von unverträglichen Beschichtungen sein. 
Risse im Untergrund dürfen keine Beeinträchtigungen auf das 
Innendämmsystem haben. Voraussetzung für die Ausführung von 
Wärmedämmarbeiten ist eine ausreichende Durchtrocknung des 
Baukörpers. Aufsteigende Feuchtigkeit darf nicht vorhanden sein. 
Kreidende Flächen sind zu grundieren. Nicht tragende Altputze, 
Anstriche, Alttapeten, feuchteempfindliche Putze und Schimmel 
sind zu entfernen. Unebenheiten sind durch einen Ausgleichsputz 
oder andere geeignete Maßnahmen zu egalisieren. Je nach 
Untergrund ist eine geeignete Grundierung vorzunehmen.

Untergrund  Behandlung

Staubig, schmutzig  Abkehren, abbürsten, 

dampfstrahlen

Mörtelreste und -grate  Abstoßen

Ausblühungen  Ursache beseitigen  

abkehren, abbürsten, 

dampfstrahlen

Schimmel  Ursache beseitigen, entfernen

Unebenheiten +/- 1 cm  Ausgleichsputz mit   

Fehlstellen Kalkzementmörtel 

  (Abbindezeiten einhalten!)

Fettig, Schalölreste   Hochdruckwasserstrahlen  

andere Trennmittel  mit geeignetem Reinigungsmittel,  

  mit klarem Wasser nachwaschen,  

  austrocknen lassen

Feucht  Bei aufsteigender Feuchtigkeit 

Ursache beseitigen, austrocknen 

lassen

Putz mürbe, nicht tragfähig  Mechanisch entfernen

Putz mit Ausbrüchen  Hohlstellen abschlagen  

und beiputzen

Dispersionsfarben  Mechanisch entfernen oder  

  abbeizen, mit klarem Wasser  

  waschen, austrocknen lassen

Anstrich kreidend  Reinigen und grundieren

Anstrich blätternd,  Entfernen 

Alttapeten, Gipsputze  

Saugend  Reinigen und grundieren

Unbekannte Untergründe  Haftfähigkeit überprüfen

Verarbeitung und vorbereitende Arbeiten
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Montageanleitung

Die Verklebung von TecTem  Insulation Board Indoor 
erfolgt vollflächig mit dem auf das System abgestimmten, 
diffusionsoffenen TecTem  Klebespachtel.

Systemaufbau

Verarbeitung

Unebenheiten aus dem Untergrund sind durch einen 
Ausgleichsputz aus Kalk-Zement zu egalisieren. 

Legende
1   TecTem  Insulation  

Board Indoor
2   Tragender Untergrund
3 TecTem  Klebespachtel
4 TecTem  Grundierung
5 TecTem  Flächenspachtel
6 TecTem  Gewebe 
7 vorhandener Altputz 

Montage Wand

1

2

4

5

3

6

innen

außen

7
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Der TecTem  Klebespachtel wird 
vollflächig auf TecTem  Insulation 
Board Indoor aufgetragen und mit 
einer Zahntraufel durchkämmt 
(Zahnung mind. 10 x 10 mm; 
Mindestauftragsdicke 5 mm).

Vor dem Verkleben der ersten 
Dämmplatte wird auf dem 
Fußboden und zur Decke ein 
Entkopplungstreifen (z. B. Knauf 
Dichtungsband) aufgebracht.

Passstücke werden einfach mit 
einem feinzahnigen Fuchsschwanz 
auf beliebige Maße geschnitten.

Die Dämmplatten werden in 
waagerechten Reihen im Verband 
mit einem Mindestplattenversatz 

 20 cm angesetzt.  Dabei werden 
sie unter gleichmäßigem Druck 
schiebend angedrückt und lot- 
und fluchtgerecht ausgerichtet. 
TecTem  Insulation Board 
Indoor wird unmittelbar nach 
dem Kleberauftrag verlegt. Die 
Verlegung erfolgt dicht gestoßen. 
Es ist darauf zu achten, dass kein 
Kleber in die Fugen gelangt. 

An Wandöffnungen, wie z. B.
Fenster und Türen,  dürfen die 
Stoßfugen der Dämmplatten 
nicht über den Eckpunkten 
der Öffnungen oder den 
Anschlusszonen unterschiedlicher 
Bauteile (z. B. Rollladenkästen) 
liegen.

In Eckbereichen ist die TecTem   
Insulation Board Indoor zu 
verzahnen. Innenecken sind 
ebenfalls verzahnt auszuführen.

Das Abschneiden der 
Dämmplatten, die an den Kanten 
überstehen, darf erst nach 
Abbinden des Klebers erfolgen.

Zur Vermeidung der 
Wärmebrückenwirkung wird 
die TecTem  Laibungsplatte 
als flankierende Dämmung an 
einbindene Innenwände und 
Decken montiert.
Aus optischen Gründen kann die 
Stirnseite nach dem Verlegen mit 
dem Schleifbrett angeschrägt 
werden. (Details s. S. 13)

Eventuell vorhandene 
Versatzstellen der TecTem  
Insulation Board Indoor werden 
nach dem Abbinden des TecTem  
Klebespachtels mit einem 
Schleifbrett egalisiert.

Hinweis:
Bei den Schleifarbeiten ist 
das Tragen einer Schutzbrille 
empfehlenswert! Nach dem 
Schleifen ist die gesamte Fläche mit 
einem weichen Besen zu reinigen.

Eventuell vorhandene offene Fugen 
 

Füllmörtel verfüllt. Größere 
Fugen werden mit Plattenstreifen 
geschlossen.
Das Füllen der Fugen mit 
Klebe- oder Flächenspachtel ist 
nicht zulässig. 
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Zur Verbesserung der Haftfähigkeit 
der Oberflächenbeschichtung wird 
die gesamte Fläche mit TecTem  
Grundierung vorbehandelt. 

Nach Trocknung der Grundierung, 
frühestens aber nach 3 Stunden, 
den TecTem  Flächenspachtel in 
Bahnenbreite des TecTem  
Gewebes auf die TecTem  
Insulation Board Indoor auftragen. 
Der Auftrag erfolgt maschinell 
oder manuell mit rostfreier 
Stahltraufel. Danach wird das 
Material mit einer Zahntraufel 
durchkämmt.

Das TecTem  Gewebe wird 
vollflächig in TecTem  
Flächenspachtel eingebettet, 
wobei das Gewebe im oberen 
Drittel der Armierungsschicht 
liegen muss.

Das TecTem  Gewebe ist in den 
Stoßbereichen mind. 10 cm zu 
überlappen. Die Verlegung des 
Gewebes kann sowohl horizontal 
als auch vertikal erfolgen. Die Dicke 
des gewebearmierten TecTem  
Flächenspachtel beträgt 4-5 mm.

Als Schlussbeschichtung 
kann zusätzlich auf 
TecTem  Flächenspachtel 
ein Farbanstrich aus 
diffusionsoffener Silikat-, 
Kalk- oder Kreidefarbe 
aufgebracht werden.

Als Tapeten werden leichte 
Papiertapeten empfohlen. 
Die Verwendung von 
Raufasertapeten sollte 
vermieden werden.

TecTem  Insulation Board Indoor8
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Ausbildung von 
Wandöffnungen 
An den Ecken von Einschnitten in 
das Innendämm-System, wie z. B. 
Fenster, Türen oder einbindende 
Mauern, müssen zur Aufnahme 
von Kerbspannungen zusätzliche 
Armierungsstreifen (ca. 50 x 
30 cm) im Winkel von 45º in 
den TecTem  Flächenspachtel 
eingebettet werden. 

Anputzprofile
Anputzprofil auf die 
gewünschte Länge zuschneiden 
und entsprechend der 
Laibungsplattendicke auf 
den sauberen Fenster- oder 
Türrahmen aufkleben und fest 
andrücken.

Das an dem Anputzprofil (z. B. 
Knauf Fensteranschlussprofil) 
befestigte Gewebe wird später 
in die Armierungsschicht 
eingebettet. Dabei ist eine 
Gewebeüberlappung von mind. 
10 cm einzuhalten. 

Fugendichtband
Das Fugendichtband wird 
entsprechend der Fugen-
dimensionierung in die 
Anschlussbereiche eingepasst.

Ausbilden von Anschlüssen, Kanten und Fugen  

Ausbildung von Raumkanten 
Vor der vollflächigen Armierung 
werden Gewebeeckwinkel mit
alkalibeständigem Glasfaser-
gewebe auf alle Außenecken in 
den vollflächig vorzulegenden 
TecTem  Flächenspachtel 
eingearbeitet. Das nachfolgend 
aufzubringende flächige 
TecTem Gewebe wird mind. 
10 cm überlappend auf das 
Gewebe des Gewebeeckwinkels 
aufgebracht.

9



Für die Verklebung der 
Dämmplatten wird der TecTem  
Klebespachtel vollflächig 
aufgetragen und mit einer 
Zahntraufel (Zahnung mind. 
10 x 10 mm; Mindestauftrags-
dicke 5mm) durchkämmt.

Passstücke werden einfach
mit einem feinzahnigen
Fuchsschwanz auf beliebige
Maße geschnitten.

Die Dämmplatten werden unter 
Druck an die Deckenoberfläche 
angedrückt und gegen die bereits 
geklebten Platten geschoben. Die 
Verlegung erfolgt dicht gestoßen. 
Es ist darauf zu achten, dass 
kein Kleber in die Fugen gelangt. 
TecTem  Insulation Board Indoor 
wird im Verband mit einem 
Mindestplattenversatz  20 cm 
verklebt.

Montageanleitung

Systemaufbau

Legende
1.  TecTem  Insulation Board Indoor 
2. Massivdecke 
3. TecTem  Klebespachtel
4. TecTem  Grundierung

Montage Innendecken

2

1

 20 cm

3

4

TecTem  Insulation Board Indoor10



Eventuell vorhandene
Versatzstellen der TecTem 
Insulation Board Indoor
werden nach dem Abbinden
des TecTem  Klebespachtel mit 
einem Schleifbrett egalisiert.

Hinweis:
Bei den Schleifarbeiten
ist das Tragen einer Schutzbrille 
empfehlenswert! Nach dem 
Schleifen ist die gesamte Fläche 
mit einem weichen Besen zu 
reinigen.

Eventuell vorhandene offene

TecTem  Füllmörtel verfüllt.
Größere Fugen werden mit
Plattenstreifen geschlossen.

Das Füllen der Fugen mit Klebe- 
oder Flächenspachtel ist nicht 
zulässig.

Zur Verbesserung 
der Haftfähigkeit der 
Oberflächenbeschichtung die 
gesamte Fläche mit TecTem 
Grundierung vorbehandelt 
werden.  Alle weiteren 
Bearbeitungsschritte können 
nach Trocknung, frühestens aber 
nach 3 Stunden erfolgen.

Für eine Anwendung mit 
Dämmplatten  100 mm ist die 
Deckenanwendung fertig erstellt. 
Es kann je nach Anforderung ein 
Anstrich aufgebracht werden. 

verputzte Oberflächen werden 
mit 1 Dübel pro Platte zusätzlich 
befestigt (z. B. Knauf Schraubdübel 
STR U). 

Nach ausreichender Erhärtung 
des Klebers kann mit dem 
Bohren begonnen werden. 

Ein geeigneter Dübel wird in 
das Bohrloch eingesetzt und 
mit einem langsam drehenden 
Schrauber befestigt. Die Dübel 
(z. B. Knauf Schraubdübel STR U)
sind oberflächenbündig mit dem
Dämmstoff anzubringen.

Die Schraubvertiefungen werden
einfach mit dem TecTem 
Füllmörtel geschlossen.

Je nach Anforderung kann als 
Schlussbeschichtung ein Anstrich 
oder eine Verspachtelung mit 
TecTem  Flächenspachtel und 
TecTem  Gewebe aufgebracht 
werden. 
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Horizontalschnitt Innendämmung Horizontalschnitt Fensterlaibung

Anschluss Bodenplatte Vertikalschnitt Fenster

Detailausführungen

Bezeichnungen
1  TecTem  Insulation Board Indoor
2 TecTem  Klebespachtel 
3 TecTem  Flächenspachtel mit Gewebe
4 Entkopplungsstreifen
5 Fugendichtband
6 Randdämmstreifen
8 Bauwerksabdichtung
9  TecTem  Laibungsplatte
13 Gewebeeckwinkel
14 Gewebestreifen
15 UA-Profil
16 CW-Profil
17 Zugelassenes Befestigungsmittel
 z. B. Drehstiftdübel
18 Dampfdichte Folie
30 Massivwand
31 Massivdecke
32 Trockenbauwand
33 Holzbalkendecke
34 Estrich auf Dämmung
35 Tragfähiger Untergrund
36 Vorhandene Bodenplatte
37  Fensterbank dampfdicht oder mit 

Dampfbremse
38  Elastischer Anschluss (Acryl, 

Kompriband), ggf. Kellenschnitt
39 Dauerelastische Dichtungsmasse

Wandanschluss: nachträglich errichtete 
Trockenbauwand, an Boden und Decke befestigt

Wandanschluss: vorhandene Trockenbauwand

TecTem  Insulation Board Indoor12



Fußbodenanschluss: 
Neu zu erstellender Fußbodenaufbau
Wand- / Deckenanschluss Holzbalkendecke 

Fußbodenanschluss: vorhandener Fußbodenaufbau
Wand- / Deckenanschluss Holzbalkendecke

Fußbodenanschluss: neu zu verlegender Estrich 
Wand- / Deckenanschluss Massivdecke

Fußbodenanschluss: vorhandener Estrich  
Wand- / Deckenanschluss Massivdecke

Alternativer Deckenanschluss:  
Mit aus der TecTem   Laibungsplatte erstelltem Dämmkeil

13
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* U-Wert mit TecTem  Insulation 
Board Indoor [W/(m²K)]

5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm

Normalbeton nach DIN 1045 24 2,4 2,10 3,52 0,72 0,62 0,49 0,40 0,34 0,30 0,26

KS-R(P) Planstein nach DIN 106 15 2,2 1,30 3,50 0,72 0,62 0,49 0,40 0,34 0,29 0,26

KS-R(P) Planstein nach DIN 106 15 2,0 1,10 3,26 0,71 0,61 0,48 0,40 0,34 0,29 0,26

KS-R(P) Planstein nach DIN 106 15 2,0 0,99 3,11 0,70 0,60 0,48 0,39 0,34 0,29 0,26

KS-R(P) Planstein nach DIN 106 17,5 2,0 1,10 3,04 0,69 0,60 0,48 0,39 0,33 0,29 0,26

KS-R(P) Planstein nach DIN 106 17,5 1,8 0,99 2,88 0,69 0,60 0,47 0,39 0,33 0,29 0,26

KS-R(P) Planstein nach DIN 106 20 2,0 1,10 2,84 0,68 0,59 0,47 0,39 0,33 0,29 0,26

KS-R(P) Planstein nach DIN 106 20 1,8 0,99 2,69 0,67 0,59 0,47 0,39 0,33 0,29 0,26

KS-R(P) Planstein nach DIN 106 24 2,0 1,10 2,58 0,67 0,58 0,46 0,38 0,33 0,29 0,25

KS-R(P) Planstein nach DIN 106 24 1,8 0,99 2,43 0,66 0,57 0,46 0,38 0,33 0,28 0,25

Voll-/Hochlochziegel 24 2,0 0,96 2,38 0,65 0,57 0,46 0,38 0,32 0,28 0,25

KS-R(P) Planstein nach DIN 106 17,5 1,4 0,70 2,38 0,65 0,57 0,46 0,38 0,32 0,28 0,25

Vollblock (Vbl) LB nach DIN 18152 24 1,8 0,87 2,24 0,64 0,56 0,45 0,38 0,32 0,28 0,25

Hüttenstein nach DIN 398 24 2,0 0,76 2,06 0,63 0,55 0,44 0,37 0,32 0,38 0,35

Vollstein (V) LB nach DIN 18152 24 1,6 0,74 2,02 0,62 0,55 0,44 0,37 0,32 0,28 0,25

KS-R(P) Planstein nach DIN 106 24 1,4 0,70 1,95 0,62 0,54 0,44 0,37 0,32 0,28 0,25

Vollziegel Altbau 38 2,0 1,05 1,88 0,61 0,54 0,43 0,36 0,31 0,27 0,25

Hohlblockstein LB nach DIN 18151 24 1,0 0,64 1,83 0,60 0,53 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24

Voll-/Hochlochziegel 24 1,2 0,50 1,54 0,57 0,50 0,41 0,35 0,30 0,27 0,24

Hüttenstein nach DIN 398 24 1,0 0,47 1,47 0,56 0,50 0,41 0,34 0,30 0,26 0,24

LHlz A+B nach DIN 105/2 24 0,8 0,39 1,27 0,53 0,47 0,39 0,33 0,29 0,26 0,23

Vollblock (Vbl) LB nach DIN 18152 24 0,8 0,39 1,27 0,53 0,47 0,39 0,33 0,29 0,26 0,23

Vollstein (V) LB nach DIN 18152 24 0,5 0,32 1,09 0,49 0,44 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22

LHlz W nach DIN 105/2 24 0,7 0,30 1,03 0,48 0,43 0,36 0,31 0,28 0,25 0,22

Hohlblockstein LB nach DIN 18151 24 0,5 0,29 1,00 0,47 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22

Porenbeton nach DIN 4065 24 0,8 0,29 1,00 0,47 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22

Porenbeton nach DIN 4065 24 0,5 0,22 0,79 0,42 0,39 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21

LHlz T nach Zulassung 30 0,8 0,21 0,63 0,37 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19

LHlz T 18 nach Zulassung 36,5 0,8 0,18 0,46 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17

Porenbeton nach DIN 4065 24 0,5 0,12 0,46 0,31 0,29 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18

* Putz- und Klebeschichten wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt

Wärmeschutz mit TecTem  Insulation Board Indoor

n n U-Wert  0,45 [W/(m²K)] gemäß EnEV 2007

n n U-Wert  0,35 [W/(m²K)] gemäß EnEV 2009

TecTem  Insulation Board Indoor14



Technische Daten

Technische Daten

TecTem  Insulation Board Indoor

Format (L x B)* 625 x 416 mm

Dicke  50, 60, 80, 100,120, 140, 160, 180, 200 mm

Trockenrohdichte 90 - 105 kg/m³

Zugfestigkeit  80 kPa

Druckfestigkeit  200 kPa

Wärmeleitfähigkeit  0,045 W/mK *

Wasserdampfdiffusionswiderstand  5-6

Wasseraufnahmekoeffizient A w ca. 1,98 kg/m² s0,5

Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A1, nicht brennbar

Europäische technische Zulassung ETA - 08/0313

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z - 23.16-1732

Eco Umweltinstitut Nr. 17810-1

Schimmelpilzgutachten Nr. 18102007-1

Plattenformate / Verpackungseinheiten

Länge x Breite 625 x 416 mm

Dicken Gewicht/Platte (kg) Platten pro Paket Pakete/Palette m³/Palette m²/Palette 

50 mm 1,3 7 18 1,638 32,76

60 mm 1,6 6 18 1,685 28,08

80 mm 2,1 4 18 1,498 18,72

100 mm 2,6 3 18 1,404 14,04

120 mm 3,1 3 18 1,685 14,04

140 mm 3,6 2 18 1,310 9,36

160 mm 4,2 2 18 1,498 9,36

180 mm 4,7 2 18 1,685 9,36

200 mm 5,2 2 12 1,248 6,24

TecTem  Insulation Board Indoor

* nach ETA - 08/0313
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16 TecTem  Insulation Board

Kalkulation

                                  Wand / Decke

Materialbedarf  Einheit pro m2 

TecTem  Insulation Board Indoor m² 1

TecTem  Grundierung  ml ca. 300 

TecTem  Füllmörtel  kg nach Bedarf

TecTem  Klebespachtel  kg 0,7 kg/m² pro mm Schichtdicke, 5 mm Mindestschichtdicke

TecTem  Gewebe  m² 1,1

TecTem  Flächenspachtel  kg 0,9 kg/m² pro mm Schichtdicke, 4 mm Mindestschichtdicke 

TecTem  Laibungsplatte  Stück nach Bedarf

                                      Wand / Decke  

Montagezeiten   pro m² (manuell) pro m²  (maschinell)

Verklebung TecTem  Insulation Board Indoor  

mit TecTem  Klebespachtel  15 - 20 Minuten -

Auftragen der TecTem  Grundierung 1 Minute - 

Armieren mit TecTem  Gewebe und  

TecTem  Flächenspachtel  15 - 20 Minuten 12 - 15 Minuten

Technische Daten



SACKMANN

JANKE



Notizen

Notizen
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